2013年第二批半导体材料国家、行业标准项目计划表
	序号
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	代替标准号
	采标

情况
	完成时间
	技术归口单位
	起草单位

	1 
	20132163-T-469
	蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线测量方法
	推荐
	制定
	　
	
	2015
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	中国科学院上海光学精密机械研究所

	2 
	20132164-T-469
	蓝宝石晶体缺陷图谱
	推荐
	制定
	　
	
	2015
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	中国科学院上海光学精密机械研究所

	3 
	20132165-T-469
	蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法
	推荐
	制定
	　
	
	2015
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	天通控股股份有限公司

	4 
	2013-1628T-YS
	硅外延层厚度测定 堆垛层错尺寸法
	推荐
	修订
	YS/T 23-1992
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	南京国盛电子有限公司、有研半导体材料股份有限公司

	5 
	2013-1629T-YS
	外延钉缺陷的检验方法
	推荐
	修订
	YS/T 24-1992
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	南京国盛电子有限公司、有研半导体材料股份有限公司


